
Příloha k zápisu 8. zasedání ZO Čelechovice na Hané 

Zpráva o plnění usnesení z 7. zasedání ZO 

 

 

Z 3. zasedání ZO: 

• Prodej pozemku p. č. 198/1 v k. ú. Čelechovice na Hané Mgr. Pavlíně Dočkalové, bytem 

Hliníky 92, 798 16 Čelechovice na Hané za cenu 7 250 Kč  – úkol stále trvá 

 

Z 7. zasedání ZO: 

• Smlouva o přijetí dotace mezi obcí a SFŽP Praha na projekt: Péče o zeleň v obci Čelechovice 

na Hané ve výši 500 000 Kč – byla uzavřena  

• Kupní smlouvy na nemovitosti: pozemek p.č.st. 357 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba Čelechovice na Hané, č.p. 289, pozemek p.č.st. 358 – zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše zapsáno na LV č. 634 pro k.ú. a obec 

Čelechovice na Hané, mezi obcí a MUDr. Danuší Hofschneiderovou a MUDr. Petrem 

Sedláčkem - byla uzavřena 

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a EG.D, a.s. Brno na akci: ,,Kaple, obnova DS 

NN, I. etapa“  – byla uzavřena 

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a EG.D, a.s. Brno na akci: ,,Čelechovice n. H., 

rozšíření DS NN, Svoboda “  – byla uzavřena 

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a EG.D, a.s. Brno na akci: ,,Studenec, kabel NN, 

Babica “  – byla uzavřena 

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a EG.D, a.s. Brno na akci: 

,,Studenec, přeložky kabelů NN, obec“ – byla uzavřena 

• Smlouvy o termínovaném účtu s indexovou sazbou mezi obcí a Komerční bankou a převedení 

20 mil. Kč na dobu 3 měsíců – byla uzavřena 

• Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků mezi obcí a 

Nevajgluj a.s., Praha – byla uzavřena 

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Kostelecko 

dobrovolnému svazku obcí ve výši 5 mil. Kč – byla uzavřena 

• Darovací smlouva mezi obcí a Nadačním fondem Řemeslo pomáhá na částku 20 000 Kč do 

sbírky Dar ze srdce pro Tomáše Špičáka – byla uzavřena 

 

 

                                                                                     Zpracoval: Ing. Michael Vařeka  

                                                                                                          Podpis:  

 


